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广东利扬芯片测试股份有限公司 

关于获得政府补助的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

一、获得补助的基本情况 

  广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”、“广东利扬”）及全

资子公司上海利扬创芯片测试有限公司（以下简称“上海利扬”）、东莞市利致软

件科技有限公司自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 3 月 12 日，累计获得政府补助款

项人民币 22,101,015.86 元，具体情况如下（单笔人民币 10 万元以下的，合并

计入“其他补助项目”）： 

序

号 
收款单位 项目内容 

补助金额 

（人民币/元） 
补助类型 

1 

上海利扬 

2019 年中央进口贴息项目 103,200.00 与收益相关 

2 
上海张江国家自主创新示范区

专项发展资金 2020年重点项目 
15,000,000.00 与资产相关 

3 

广东利扬 

2019年度市级自动化改造项目

资金 
878,000.00 与资产相关 

4 
2020年东莞市培育企业发展利

用资本市场奖励 
1,510,000.00 与收益相关 

5 2020年东莞市技改项目补助款 904,600.00 与资产相关 

6 
2019年度万江街道扶持产业发

展项目 
527,890.00 与收益相关 

7 2020年稳增长贷款贴息 100,000.00 与收益相关 

8 

2021年省级促进经济高质量发

展专项企业技术改造（第一

批）资金 

1,454,200.00 与资产相关 

9 
东莞市工业和信息化局上市融

资项目补贴 
1,218,400.00 与收益相关 

10 - 其他补助项目 404,725.86 - 

合计 22,101,015.86  

 



二、补助的类型及对上市公司的影响 

上述补助资金均已经到账，公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》

的有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会

计处理以及对公司损益的影响最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

敬请投资者注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 

2021年 3月 15日 


